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Urzadzenie do wycinaniavokraglych otworow w 'tkglvﬁcna_ch
plastycznych, pélplastycznych i wielowarstwowych

Patent trwa od dnia 28 lutego 1957 r.

Wykonanie okraglych otworéw w tkaninach
plastycznych jak np. guma, igielit, pélplastycz-
nych, jak np. winidur, w materialach sztyw-
nych i cienkich, jak aluminium oraz wielo-
warstwowych jak dermatoid o dokladnie za-
chowanych s$rednicach, czystym wykroju, bez
strzepien i bez wyraznego odksztalcenia w oko-
licy otworu natrafia nieraz na wielkie trud-
noéci. Trudnosci te zwiekszaja sie, gdy istnieje
potrzeba wykonania wielkiej ilosci otwordw,
polozonych blisko siebie jak, np. przy perforo-
rowaniu materialu. )

Urzadzenie wedlug wynalazku rozwigzuje te
trudnosci przez zastosowanie narzedzia tpacegd
na krawedzi przenikania dwéch powierzchni.

Najlepszym przykladem jest zastosowanie jako
narzedzia tnacego kuli i wydrazonego walca,
uwidocznionych na rysunku. Kula 4 (fig. 1)
prowadzona jest w prowadnicy B, ponizej k{é-

rej umieszczona jest plyta C z otworem d o od-
powiednio dobranej $rednicy, mniejszej niz
$rednica kuli A. Miedzy kule A i plyte C wpro-
wadza sie¢ material m, w ktérym ma byé wy-
ciety otwor. Gdy na Kkuie zacznie dzialaé¢ sila
oznaczona strzalkga D, to w- pierwszej fazie ma-
terial ulegnie ugieciu, a nastepnie gdy po-
wierzchnia kuli zetknie sie z krawedzig otworu,
nastagpi wyciecie otworu w materiale (fig. 2).
Opisane urzadzenie cechuja nastepujace za-
lety. Narzedzie do wycinania otworéw odzna-
cza sie duza prostota i zbedne stajg sie pre-
cyzyjne prowadnice, jak w przypadku wycina-
nia metali, gdyz z zasady wynika, ze takie na-
rzedzia tnace wspolpracuja ze sobg na zasadzie
samosrodkujacej. Urzadzenie zapewnia czesciom
tnacym duzg trwalo$é. Przez prostg obrébke
tzn. szlifowanie plaskiej powierzchni matrycy
uzyskuje sie latwa mozliwo$é regeneracji narze-



dzi. - Gléwna: zaletg-urzadzenim: jest latwo§é - cienkich, znamienne tym, Ze posiada tloczaik
zwickszenia ilo§ci réwnoczeSnie blisko siebie w postaci kuli (4) wycinajacej otwér podczas
wycinanych otworéw. styku jej pawierzchni z krawedzig tngcag w dol-
: ‘ nej plycie (C) wykrojnika.
Zastrzezenie patentowe. -
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